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Condiciones de diseCondiciones de diseñño elo elééctricoctrico
Requerimientos Funcionales

Filosofía de modelos ( STM, EQM, QM, FM, FS)

Recopilación información y Búsqueda componentes (QPL’s, PPL’s, MIL’s)

Compatibilidad electromagnética (Grounding & Bonding EMI Filter)
MIL-STD-461C, CS01, CS02, CE03
MIL-STD-461D, CE102

Diseño del esquema

Elementos y caminos críticos, Análisis de fallos
ECSS-Q-30-02   Failure modes, effects and criticality analysis (FMECA)
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Condicionantes MecCondicionantes Mecáánicosnicos

Dimensiones y forma de la estructura o caja soporte

Material de fabricación

Determinar el sistema de fijación

Dimensión y posición de los puntos de fijaciones

Considerar requerimientos de vibración

Tener en cuenta la Rigidez Flexibilidad
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Condiciones TCondiciones Téérmicasrmicas

Para el diseño del pcb es importante conocer el comportamiento térmico

-Determinar/calcular la disipación de los componentes mas significativos

-Determinar las resistencias térmicas al TRP (Thermal reference point)

-Conocer en su caso el rango de temperatura del soporte o estructura

-Realización de análisis térmico

-En función de los de los resultados 
reposicionar componentes
búsqueda de caminos o vías de disipación
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Para el diseño del PCB se tendrán en cuenta:
Encapsulados, creación o supervisión conforme a estándares

ejemplo MIL-PRF-55365/4 encapsulado CWR06
Posicionado

Tipo (digital analógico mixto)
Disipación
Generación de ruido o susceptibilidad al mismo

Diseño en función de las normativas existentes
ECSS (European Cooperation for Space Standardization)

ECSS-Q-70-10A (Qualification of printed circuit boards)
ECSS-Q-70-11 (Procurement of printed circuit boards)

CNES (Centre National D’ Etudes Spatiales)
CNES/QFT/SP.0050 (Specification for Design of printed circuit boards)
CNES/QFT/SP.0117 reemplazada por ECSS-Q-70-10
CNES-QFT-SP 0119
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Consideraciones DiseConsideraciones Diseñño PCB IIo PCB II

ESA (European Space Agency)
ESA CNES-QFT-SP 0117 (Cualification & procurement of two-side PCB’s)
ESA CNES-QFT-SP 0119
ESA PSS-01-710 Reemplazada por ECSS-Q-70-10

DSP (Defense Standardization Program)
Mil-P-55110 (Printed Wiring Board, Rigid, General Specification For)
Mil-P-50884 (Printed Wiring, Flexible and Rigid-Flex (w/Amendment 2) )

IPC (Institute for Printed Circuits), (Institute of Interconnecting and Packaging Electronic Circuits)
(IPC ASSOCIATION CONNECTING ELECTRONICS INDUSTRIES)  www.ipc.org

IPC-2221 (Generic Standard on Printed Board Design)
IPC-6012A (Qualification and Performance Specification for Rigid Printed Boards)
IPC-6013 (Qualification and Performance Specification for Flexible Printed Boards)
IPC-7721 (Repair & Modification of PCB’s & Electronics Assemblies)

http://www.ipc.org
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Dimensiones mecDimensiones mecáánicas proyecto IInicas proyecto II
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Estudio PCP Proyecto IIEstudio PCP Proyecto II
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Dimensiones mecDimensiones mecáánicas proyecto IIInicas proyecto III
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ReparaciReparacióón Cualificadan Cualificada
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Ultimas correccionesUltimas correcciones
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